
Description du produit

 
• 100% neuf et haute qualité !!
• Le flux de colophane est utilisé pour faciliter la soudure.
• Il nettoie et empêche l'oxydation du métal, ce qui permet à la soudure de créer des liaisons mécaniques et
électriques solides et durables.
• Il agit également comme un agent mouillant, augmentant le débit de brasure et l'efficacité du processus de
brasage.
• Parfait pour les téléphones mobiles, les cartes PC et les autres systèmes sophistiqués de soudage par flux
sur puce électronique.

Caractéristiques

Produit: BST-706
Point de fusion: 138
Poids: 500g
Ingrédients: Sn99%, Cu0.7%, Ag0.3%












